




第9回 半導体実装国際ワークショップ 

MAP2009開催のご案内 

 Outline of  the Workshop 

日時： 2009年11月11日［水］～13日［金］ 
 

場所： JALリゾート シーホークホテル福岡（福岡市） 
 

主催：MAP2009実行委員会、アジア半導体機構（ASTSA）、九州半導体イノベーション協議会、日本貿易振興機構（ジェトロ）、福岡県、

福岡市、北九州市、福岡県産業・科学技術振興財団、九州経済国際化推進機構、九州経済調査協会 

MAP2009の開催概要 

Scope of the Workshop

　MAP2009の目的は、半導体実装技術に関する最先端の知識や知見

について、産業界と学界が共に議論し、将来の展望を試みることにありま

す。また、同時に、700社以上が存在する九州の半導体関連企業の力を

結集し、半導体ビジネスの主要マーケットとなるアジア地域を中心とした

海外各地との間でネットワークをつくることも目指しています。アジアは

世界で最も半導体の生産が盛んな地域です。私たちアジア人は“アジア

ンウェイ”で強力なネットワークの構築ができると考えます。 

　会議は、基調講演、技術プレゼンテーション、ビジネスプレゼンテーショ

ン、展示商談会（ポスター出展）などで構成されます。今年は、昨年に引き

続き最新の「インド半導体産業の動向」や近年注目を集める「エコデバイ

ス（太陽電池、パワーデバイス、LED）」、「三次元実装技術」、「部品内蔵

基板」などのトピックスに注目したプログラムを構成する予定です。また、

海外からはアジアのファウンダリやファブレスデザインメーカー、欧米の

設計、MEMS、素材メーカーなどを招き、技術シーズ・製品ニーズの意見

交換が行える場を設ける予定です。 

MAP2009の目的とトピックス 
【MAP2009が対象とする技術分野】 
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■エコデバイス（太陽電池、パワーデバイス、LED） 
 
■インド半導体産業の動向 
 
■三次元実装技術（SiP） 
 
■部品内蔵基板に関する技術 
 
■ハイブリッド自動車に関する技術動向 
 
■MEMS、センサーデバイス 
 
■エコデバイス、鉛フリー等環境配慮型材料に関する
技術 

（予定） 

11/11
（水） 

11/12
（木） 

11/13
（金） 

プログラム（予定） 

ポスター出展 

午後～ 

 

夕刻～ 

午前～ 

午後～ 

夕刻～ 

●基調講演 

●技術プレゼンテーション 

●レセプションパーティー 

●ビジネスプレゼンテーション 

●技術プレゼンテーション 

●ポスターセッション with wine

●展示会＋商談会 

●展示会＋商談会 

●ワークショップの公用語は英語です。 

●ワークショップのプログラムの詳細は変更することがあります。 

 

プレゼンテーション 

●エクスカーション（半導体関連企業の視察） ※希望者のみ 午前～ 
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MAP 2009
How to Register

参加登録 
■ 参加登録料は１人あたり3万円です。 
　 
■ 参加登録料には、アブストラクト（要約）集、半導体関連企業データベース（日英対訳、約800社掲載予
定）へのアクセスパスワード、エクスカーション（視察）、展示商談会（ポスター展示会・商談会）ならび
にレセプションパーティーへの参加料がすべて含まれています。 

　 
■ 参加登録の申し込み期限は2009年11月10日（火）です。 

技術プレゼンテーション 
■ 参加登録及びポスター出展をご登録頂いた方の中から、英語で約20分程度のプレゼンテーションを
行なっていただける方を募集します。 

　 
■ 英文でA4サイズ1枚程度のアブストラクト（要約）をご提出いただきます。アブストラクトの記載方法
についてはホームページに掲載しています（プレゼンテーションのアブストラクト集を参加者に当日配
布します）。 

　 
■ プレゼンテーションの申込み期限は2009年8月21日（金）です。 
　 
■ アブストラクトの提出期限は2009年10月9日（金）です。 
　 
■ 技術プレゼンテーションに係る追加登録料は発生しません。 

ポスター出展 
■ 日本語・英語併記で展示商談会にポスター展示をしていただける方を募集します。 
　 
■ 1ポスターあたりの大きさは間口1.8m×高さ2.4mです。1ポスターあたりの出展料は9.8万円です。
1ポスターあたり1名分について参加登録料を無料とします。 

　 
■ サンプルや実機等の持ち込みも可能です。ただし、荷重１トン/m2の制限があります。 
　 
■ その他出展詳細については、アジア半導体機構ホームページ（http://www.astsa.jp）をご覧下さい。 
　 
■ ポスター出展の申し込み期限は2009年8月21日（金）です。 
　 
※ 技術プレゼンテーション、ポスター出展の両方をお申し込みの方は、ポスター出展料のみのお支払いで
結構です。 

参加申込み方法 

Application and Contact Details

　ご不明な点は、アジア半導体機構 MAP2009実行委員会事務局にお問い合わせ下さい。 

なお、お申込みいただいた方には、後日アジア半導体機構より詳細情報をご連絡差し上げます。 

お問い合わせ 

（九州経済調査協会 調査研究部 中川、平田、岡野） 

http://www.astsa.jp

アジア半導体機構（ASTSA） 

MAP2009実行委員会事務局 

住所： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-9-48 

TEL： 092-721-4907  FAX： 092-716-4710 

e-mail：map@astsa.jp

別添のお申込み用紙に必要事項を記載の上、FAXまたはe-mailにてお申込み願います。 

1.

2.

3.



Registration and Application Form

このお申込み用紙をFAX願います。 

■ 空欄に日英併記でご記入の上、FAX願います。 

■ 詳細情報については、お申込み後に事務局よりご連絡いたします。

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ����

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ������� ����

部署・役職 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

住　所　　〒

�
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�
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電　話　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　���

■ 申込み内容をご選択ください。 
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事業領域（以下から選択してください） 
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□ 技術プレゼンテーション　　　　　報告タイトル： 

□ ポスター出展：コマ数（　　　）コマ（幅1.8m×高さ2.4m程度）

　　　　　　　　　　　　　　　　 出展内容： 

　　　　　　　　　　　　　　 　　出 展 品： 

 

※報告タイトル、出展内容及び出展品の項目は、9月に発送致します来場者案内チラシの原稿となります。必ずご記入下さい。 

□ 一般参加（ワークショップ・展示商談会への参加登録） 

□ エクスカーション（視察）：事前仮予約 

　 ※エクスカーションは申し込み先着順30名で締め切ります。 
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お申込み用紙 
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Registration and Application Form
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